Od napadu po realizaci

Jak se rodi mikrovinny spoj?

b2 RACOM



Vyhrajte RACOM Troubleshooter (nebo med)!




Otevrete a zadejte sve jméno a firmu




Jak dlouho trval vyvoj RAy3-24GHz od
zadani do zacatku prodeje?



Jak probiha vyvoj mikrovinneho spoje?

1. Zakaznici, trh a zadani

2. Architektura a technicke reseni
3. Prototypy

4. Testy

5. Overovaci série

6. Sériova vyroba



Co chteji zakaznici?

Tvorba zadani, prizkum trhu a vésténi budoucnosti



Frekvencni plan

Cesko pP—————« p————4d freeband
10 307 MHz 10 558 MHz

Irsko »P—--—< P
10 154 MHz 10 671 MHz

Kanada p———«
10550 MHz 10 680 MHz
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Architektura & technicke reseni

Elektronicky i mechanicky design; navrhy desek, ...
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Kde je na radiove desce vysilac?



.




Duplexer

Phase = 180deg |




Ktery duplexer je pro 80GHz?






Prototypy

Vyrobitelnost, zkousky kompletace, vyvoj SW
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Jak dlouho trva obrobeni duplexeru
pro RAy3-80?









Vyvojove testy

Laborator i testovaci provoz






Normy a certifikace

EU
« Spectrum
+ EN 302 217-2
+ EMC
+ EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-4
- Safety
+ EN 62368-1:2020+A11:2020
. IP
- CSN EN 60529:1993

USA
- FCC

« EMC: Title 47 of the Code of Federal
Regulations; Chapter I; Part 15 - Radio frequency
devices

« Spectrum: FCC 47 CFR§ 101.113
Canada

« EMC: ICES-003 — Information Technology Equipment
(including Digital Apparatus)

 ISED SRSP-310.7



Overovaci serie

Priprava a testovani sériové vyroby






Kolik je na modemove desce RAy3-80
soucastek?
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Jak dlouho trva osazeni radiove desky
RAy3-24?
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Jak dlouho trva cyklus klimakomory?



Seriova vyroba
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Kompletace

Software Vyzarovani
Elektromagneticka odolnost
Citlivost Teplo Ergonomie
Vystupni kontrola
o Vaha
Schématicky navrh
Formy na mechaniku
Vinovodové struktury .y
Sitova vrstva Podpora
Ozivovani
Firmware Procesor
AOI
Teplotni roztaznost Zpracovani signalu
, Automatizace oziveni
Kalibrace

Vyrobitelnost

Tolerance ) ) ) )
Databaze a vyrobni systémy

Manual :



w.  RACOM

Wireless Data Equipment Design & Manufacturing



http://www.racom.eu/

